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マイクロソルダリング技術研究開発助成金交付の応募について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

マイクロソルダリング教育委員会では、別紙マイクロソルダリング技術研究開発助成

金交付要綱に示しますように、マイクロソルダリング技術分野における新規技術の創出、

及び若手研究者の育成を目的とした研究助成を行うことになりました。 

つきましては、助成金交付にふさわしいと思われる若手研究者に案内していただき、

応募書類の提出をしていただきますようお願いいたします。なお、交付決定は、応募書

類をもとに審査委員会で審査を行い決定させていただきます。助成金額は、来年度予算、

助成件数、研究内容等により決定させていただきますが、50 万円～150 万円／件の予定

です。 

敬 具 

記 

 
応募書類は、下記の要領に従い、任意フォーマットでＡ４用紙５枚（図・表を含む）以内程度を

目安に記入して下さい。 
 
■記載項目 
１．申請者氏名 
２．申請者生年月日 
３．申請者所属（大学名、学部名、学科名、研究室の URLなど） 
４．連絡先（住所、E-mail、Tel、Fax） 
５．研究テーマ名 
６. 研究の目的、オリジナリティ、及びブレークスルーのポイント 
７．研究成果と目標 
８．研究内容・スケジュール 
９．過去の研究実績 

 
送付先：〒101-0025 
    東京都千代田区神田佐久間町 1-11 
    (社)日本溶接協会 マイクロソルダリング教育委員会 
 
応募〆切り：平成 22年 3月 25日(木) 


